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Justifikasi

Justifikasi: Analisis Waktu Potong
Saibani, N., Muhamed, A. A., Maliami, M. F., & Ahmad, R. (2015). Time and Motion Studies of Manual 

Harvesting Methods for Oil Palm Fruit Bunches: A Malaysian Case Study. Jurnal Teknologi, 74(3). 

https://doi.org/10.11113/jt.v74.4555

https://doi.org/10.11113/jt.v74.4555
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Justifikasi
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Justifikasi: Statistik Egrek Indonesia

Data dan fakta:

Taksiran

kebutuhan

egrek adalah 2 

bilah/Ha/tahun, 

namun 67% 

egrek yang 

beredar di pasar 

Indonesia 

adalah import

Merk SBL M222A MI Camel king Palm King STD Samlee Kingoya IBK SPP 777
Cap Panah 3 

Wadar

Perusahaan 

Produksi

Sin Ban Lee Hardware 

Sdn Bhd
Mi Global Sdn Bhd

Feng Ning 

Enterprise

KLS Palm King 

Sdn bhd
Sam Lee M2222

Kingoya Enterprise Sdn 

bhd

PT indobaja 

Primamurni

PT Sarana 

Panen Perkasa

IKM Rumbio 

Jaya Steel

Asal Produksi
Selangor, Malaysia

(IMPOR)

Selangor, Malaysia

(IMPOR)

Kampong Anak 

Ayer Keroh, 

Malaysia

(IMPOR)

Selangor, 

Malaysia.

(IMPOR)

 Selangor, 

Malaysia

(IMPOR)

 Selangor, Malaysia

(IMPOR)

 Gresik, Jawa 

Timur

(LOKAL)

Medan, 

Sumatera 

Utara

(LOKAL)

Kampar, Riau, 

Indonesia.

(LOKAL)

Harga
Rp 140.000 - Rp 

334.000

Rp 263.000 - Rp 

385.000
Rp415.000

Rp 186.000- Rp 

250.000
Rp168.000 Rp175.000 Rp190.300

Rp 170.000 - 

Rp225.000
Rp165.000

Foto

SNI & TKDN - - - - - -

- SNI 

4874:2019

- TKDN 

2202/SJ-

IND.8/TKDN/1

2/2020

- SNI 

4874:2019

- TKDN 776/SJ-

IND.8/TKDN/1/

2023

SNI 4874:2019
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Justifikasi: Benchmark egrek yang ada di pasar
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Big Picture 
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Big Picture
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Gantt Chart
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Gantt Chart
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Luaran: Itemisasi per tahun
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Luaran
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Standard SNI

M111

kingoya

SBL M222A

Samlee M2222

Mi Global

SPP 777

SBL M222A YT

Super MLD

Luaran: Parameter Egrek

Sudut Egrek

memaksimalkan gaya meminimalisir risiko cedera

Mean + 2*stdev

Mean - stdev

Ukuran Rata-rata

Mean - stdev

Mean - 2*stdev
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Anggaran Biaya 

Anggaran Biaya

Rp299.835.000,00 100% Rp560.131.000,00 100% Rp768.440.000,00 100%

Rp1.628.406.000,00
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Potensi peningkatan produktivitas (Rp/tahun)

Benefit Cost Analysis

RAB OSPS

Benefit Cost Ratio

Benefit Cost Analysis

Total RAB 3 Tahun :
Rp 1.628.406.000
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